
Test elettrico: 100% passato

Finale Consiglio thickness:1.8+\/-0.15mm 

FINITURA: QUESTA SCHEDA DEVE ESSERE IMMERSIONE ORO PLACCATO SECONDO IPC-6012. 
SPESSORE deve essere .050uM sopra 3-6uM nichelatura. 

PIASTRA DI RAME FORI MINIMO.025 MEDIO,.020 MIN... FORI POTREBBERO NON ESSERE
COLLEGATI,

Imballaggio & consegna
 Dettagli di
imballaggio:

 Confezionati
sottovuoto

 Dettaglio di
consegna:  7-10 giorni



Assemblaggio PCB circuito stampato, produttore di pcb di alta qualità

https://www.o-leading.com/it/news/The-most-usual-layout-for-PCB-manufacture-is-the-Gerber-layout.html

